Heraeus

Heraeus AlSi:Bond EBW

Verschiedene Materialien und Metall Know-how in einem Band

Die langsnahtgeschweil3ten Bander des Business Unit Packaging Technology werden mithilfe des Elektronenstrahl-
SchweilRens hergestellt. Die Vorteile dieses Verfahrens sind bekannt: hohe Energiedichte, tiefes Eindringen in den
Werkstoff, saubere Nahte und gute Nahtausfullung. Durch das SchweilRverfahren ergeben sich signifikante Vorteile: Es
lassen sich verschiedene Metalle mit unterschiedlichen Leitfahigkeiten kombinieren und diese Technologie ermdglicht
diverse Kombinationen aus Metall- und/oder NE-Metall-Legierungen bzw. Werkstoffen.
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Beispiele fiir Material- und Bandkombinationen:

W. C. Heraeus GmbH
Eingineered Materials Divison
Business Unit Packaging
Technology

Heraeusstr. 12 - 14

63450 Hanau, Germany
Phone +49(0)6181.35-5029
www.walzplattieren.de

Erwahnenswert ist auf jeden Fall auch, dass durch die
Technologie verschiedene Teiledicken im Band -
kombiniert mit Heraeus AlSi:Bond - realisiert
werden. Dies spart Material beim Stanzen und im
Zusammenspiel mit einem ausgekliigelten
Komponenten-Design nachfolgende Bearbeitungs-
schritte, wie zum Beispiel Pragen oder aufwendiges
Frasen von Stufenbandern.

Besondere Eigenschaften von EBW Bandern:

= Sehr gute Verschweiflung und Durchmischung der
Schmelze durch EBW Prozess,

= Verschweillung zweier Bander mit unterschiedlichen
Dicken.

= Kombination von unterschiedlichen Cu-Legierungen

= Kombination von Heraeus AlSi :Bond mit Kupfer-
Hochleistungslegierungen
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